OSCONIQ P 2226

Version 1.0

GH DASPA2.24

High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also Hocheffiziente LED mittlerer Leistungsklasse mit
at high currents and high junction temperatures. langer Lebensdauer auch bei hohen Strémen und
hohen Sperrschichttemperaturen.

Features: Besondere Merkmale:

- Package: SMT package - Gehausetyp: SMT Gehause

- Viewing angle at 50 % I,: 105° « Abstrahlwinkel bei 50 % I,: 105°
« Color: 660 nm (hyper red) « Farbe: 660 nm (hyperrot)

« Radiant Flux: typ. 110 mW « Strahlungsfluss: typ. 110 mW

- Radiant Efficiency: typ. 51 % « Lichtausbeute: typ. 51 %
Applications Anwendungen

« Horticultural Lighting « Gewachshausbeleuchtung
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Version 1.0 GH DASPA2.24

Ordering Information

Bestellinformation
Type: Radiant Power ") ra9¢ 19 Ordering Code
Typ: Strahlungsleistung ") e 19 Bestellnummer
I =100 mA
O [mMW]
GH DASPA2.24-QORK-1-1 104 ... 130 Q65112A4583
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will

Anm.:

be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GH DASPA2.24-QORK-1-1 means
that only one group QO, RJ, RK will be shippable for any packing unit.

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GH DASPA2.24-QORK-1-1 means that only one forward voltage group F,G,H will be shippable.

Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GH DASPA2.24-QORK-1-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen QO, RJ, RK enhalten ist.

Gleiches gilt fiir die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GH DASPA2.24-QORK-1-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen F,G,H
enthalten (siehe Seite 6).
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Max. Permissible Forward Current
Max. zuldssiger Durchlassstrom
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Version 1.0

GH DASPA2.24

Reflow Soldering Profile
Reflow-Létprofil

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E
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OHA04612
Profile Feature Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Unit
Profil-Charakteristik Symbol | pinimum | Recommendation | Maximum | Einheit
Ramp-up rate to preheat® 2 3 K/s
25°C to 150 °C
Time tg tg 60 100 120 s
TSmin to TSmax
Ramp-up rate to peak® 2 3 K/s
TSmax to TP
Liquidus temperature T 217 °C
Time above liquidus temperature t 80 100 s
Peak temperature Te 245 260 °C
Time within 5 °C of the specified peak | t, 10 20 30 S
temperature T, - 5 K
Ramp-down rate* 3 6 K/s
T, to 100 °C
Time 480 S
25°Cto Tp

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

2017-12-07
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Version 1.0 GH DASPA2.24

Tape and Reel

Gurtverpackung
12 mm tape with 600 pcs. on & 180 mm reel
Wi
_ Dy - R A I
P2
Jw| | 3
L]y
Y= <=
1 (L] A
Direction of unreeling ' " Direction of unreeling
— 2 ——1°

Leader: min. 400 mm*
Trailer:  min. 160 mm *
G‘ *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324

Tape dimensions [mm]

GurtmaBe [mm]
w P, P, P, D, E F
12+0.3/-0.1/4+01 4+0.1 2+0.05 1.5+0.1 1.75+0.1 55+0.05
or
8+0.1
Reel dimensions [mm]
RollenmaBe [mm]
A w Nmin W1 W2max
180 12 60 124 + 2 18.4
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Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

/OSRAM Opto

BINL: XX-XX-X-XXX-X
R LX XXXX
Semiconductors;

RoHS Compliant

6P) BATCH NO: 1234567890

M Q=T g
X XXX°CX [
1T) LoT No: 1234567890 (9p)bic: 1234
Pack:'RXX
NN A 0%
X_X123_1234.1234 X
AT AT

-

OHA04563

Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien

Moisture-sensitive label or print

Barcode label

Humidity indicator
Barcode label

Desiccant
OHA00539

Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry
Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezlglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung”
unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbeziige, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
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